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上海阿为特精密机械股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 

 

一、 投资者关系活动类别 

□特定对象调研  

□业绩说明会  

□媒体采访  

□现场参观  

□新闻发布会  

□分析师会议  

□路演活动  

√其他 (电话会议) 

 

二、 投资者关系活动情况 

活动时间：2024 年 10月 7日 

活动地点：电话会议 

参会单位及人员：西南证券、中信建投基金、中金做市、建信基金、东莞证

券、首创证券、东北证券、贝寅资产、泰康基金、招商基金、晨鸣资管、指南基

金、少年资本、敖基投资、国海证券和长信基金 

上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华先生 

 

三、 投资者关系活动主要内容 

问题 1：请介绍一下公司在精密制造领域的技术积累和技术优势？ 



回答：公司自成立以来，高度重视技术研发工作，秉承创新驱动发展的理念，

始终专注以技术创新推动科技成果转化，通过多年研发和积累，公司具备了以金

属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应

用前沿领域有深入理解的专业研发团队。截至目前，公司已取得各类专利 75项，

其中发明专利 13项，实用新型专利 62项；软件著作权 1项。公司根据市场和客

户的需求，通过自主研发不断积累核心技术，在多年的生产实践中，公司产品结

构、生产工艺不断优化、改进、创新。目前掌握了包括质谱仪高精密高真空腔体

工艺、低温微米推进机构的关键制造技术、超精密铝合金气浮导轨的工艺、交叉

孔无毛刺技术在内的多项核心技术。 

在研发团队建设上，一方面，研发团队核心成员具备了以金属零部件精密制

造技术为核心的研发制造能力，他们曾获得国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、

全国总工会职工技术成果二等奖、首届“长三角大工匠”等荣誉。另一方面，公

司高度重视人才储备工作，制定并实施了详细、健全的管培生管理体系，每年从

高校招聘一定数量的应届毕业生，从生产一线到技术研发实行逐步、系统的培养。 

在数字化、信息化建设方面，公司坚持精细化管理的提升，持续推进数字化

改革，致力于打造数字化工厂。（1）PLM系统实现了项目管理，产品管理，工艺

管理，数据库管理,ECO 管理，流程管理，知识库管理，并对接 ERP、MES 系统；

（2）产品开发工程师们长期熟练应用 UG、SolidWorks、Esprit等各种全球领先

的 CAD和 CAM技术，建立阿为特技术参数模型，广泛应用于产品研发、工艺设计

及制造中；（3）通过 Vericut模拟仿真加工过程，进行优化加工工艺，提升加工

效率，降低数控程序在调试过程造成的产品质量和安全风险。 

问题 2：请介绍公司和赛默飞之间的合作渊源？公司如何做到与赛默飞之间

保持多年稳定的合作关系以及高的客户粘性？ 

回答：十多年前有机会参与客户产品的研发，并且通过了客户的质量认证，

在此基础上，逐步获得客户的认可与信任，建立了战略合作关系。多年来，公司

在赛默飞的高速增长中也贡献出了阿为特力量。在与赛默飞的合作中，我们高度

配合与支持客户的研发工作，使得客户的需求在我司的一站式服务中得到解决。

通过日积月累的技术沟通和合作信任，使得我们服务的产品范围从单个零件逐步

扩展到装配部件，产品结构逐渐多元化，与客户的粘性逐渐增强。 



问题 3：请介绍下公司半导体业务发展的契机是什么？目前的公司半导体进

展如何？公司在半导体业务领域的规划以及未来发展需要突破的重点有哪些？ 

回答： AI人工智能、XR扩展现实、汽车的驱动需求回暖，当下游终端产品

技术迭代更新，激增的需求将带动资本向上游晶圆厂涌入，推动国内晶圆厂持续

扩产，成为半导体设备销售额增长的主要驱动力之一。全球半导体设备行业随下

游终端产品景气度每隔 3-4年会呈周期性变动趋势。根据中金企信国际咨询的预

测， 2022-2027年中国大陆半导体设备销售预计年增长 12%。高投入支撑长期增

长，国内零部件市场规模广阔。 

公司始终将半导体领域作为未来的战略发展方向，目前拥有千级洁净室及清

洗线，具备了生产半导体领域相关产品的能力。 

在人员配置方面，半导体项目团队人员配备了经验丰富的研发技术人员及高

技能精密加工及产品调试人员。随着公司在半导体类产品领域的投入持续加大，

积极参与到重要机型的新项目研发，对客户华海清科在 2024 年上半年的新产品

开发达 50 余种。同时，随着公司在半导体领域技术的不断迭代以及公司与华海

清科之间合作的深入，一百多款零件在 2024 年上半年也逐步量产。公司在半导

体领域的产品结构也同步得到优化，结构复杂、超高精密度的核心零件不断增加，

为半导体业务的持续快速增长和精密零件生产的技术提高打下了坚实基础。 

研发投入较大、研发周期较长是生产半导体类产品所面临的重点问题，半导

体设备延续行业“摩尔定律”，快速迭代, 因此快速报价和打样是关键。半导体

设备精密零部件具有高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力和耐击穿电压等特性，其

生产工艺涉及精密机械加工、材料、表面处理和工程设计等多个领域。随着上海

工厂今年 8月份完成搬迁和新设备的陆续购置，相关精密加工能力逐步提高。 

未来，公司坚持高度柔性化的生产管理体系，对半导体设备中的微米级高精

密度、结构复杂的零部件，公司力争做到快速报价、打样，实现敏捷制造。 

 

 

上海阿为特精密机械股份有限公司  

董事会  

2024 年 10 月 9 日  
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